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Miscellaneous Events 

International Workshop on 
Piezoelectric MEMS 
January 15–16, 2018, Orlando, 
USA 

International Conference 
on Micro Electro Mechanical 
Systems (MEMS 2018) 
January 21–25, 2018, Belfast, 
Northern Ireland

ISIT Presentation in Frame-
work of „Macht mit bei 
MINT–Zukunftsberufe für 
Frauen“ 
Information Day for Schoolgirls, 
initiated by Volkshochschulen 
Kreis Steinburg, 
February 20, 2018,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe

EMC in Industrial Electronics 
Danfoss Silicon Power, 
February 27, 2018, Flensburg

Fachtagung Energieauto- 
nome Sensorsysteme 
February 28–March 1, 2018, 
Dresden

3rd On-Site Lithium-Ion Cell 
Production Technology 
CCI Seminar,  
April 4–5, 2018,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe 

ISIT-Lotpasten- 
applikationstage  
Technology Event  
April 18–19, 2018,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe

European Embedded Control 
Institute (EECI), Inter- 
national Graduate School  
on Control (IGSC)  
Model Predictive Control, 
April 23–27, 2018,  
Paris, France

Science Reception of  
the State Government  
of Schleswig Holstein 
Speakers: Daniel Günther, 
Prime Minister,  
Prof. Isabelle Peters, Central 
Library of Economics and 
Dr. Axel Müller-Groeling,  
May 31, 2018,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe

Internal Workshop  
Netzwerk Leistungs- 
elektronik Schleswig  
Holstein „Akteure stellen 
ihre Unternehmen vor“ 
June 01, 2018, Itzehoe

ECPE-Schulung „Model  
Predictive Control for  
Power Electronics,  
Drives, and  
Power Grid Applications“ 
June 02–03, 2018, Frankfurt

European Control  
Conference 2018 (ECC18) 
June 12–15, 2018,  
Limassol, Zypern

ISIT Presentation for the 
CDU Parliamentary Group  
in Schleswig-Holstein 
Speakers:  
Dr. Axel Müller-Groeling and  
Dr. Andreas Würsig,  
July 11, 2019,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe

8th International  
Conference on Simulation 
and Modeling  
(Simultech 2018) 
July 29–31, 2018,  
Porto, Portugal

ECPE-Schulung „Passives in 
Power Electronics“ 
September 10–11, 2018,  
DTU Kopenhagen, Dänemark

DVN Conference: Lidar  
Synergies With Lighting 
September 19–20, 2018, 
Frankfurt-Sulzbach

NEIS 2018 
September 20–21, 2018, 
Helmut-Schmidt-Universität 
(HSU), Hamburg

Statusseminar Batterie 2020 
– Project Presentation  
HiPoLiT und MagS 
October 10–11, 2018, Köln

AES Convention 
October 17–20, New York, USA

4th On-Site Lithium-Ion Cell 
Production Technology  
CCI Seminar,  
October 23–24, 2018,  
Fraunhofer ISIT, Itzehoe 

2 nd Workshop Netzwerk 
Leistungselektronik Schles-
wig-Holstein „DC-Netz- 
Versorgung, Applikationen 
und Sicherheitsaspekte der 
Zukunft“ 
October 26, 2018, Neumünster

NEW 4.0 Workshop „Strom-
netze unter Spannung“ 
November 20, 2018,  
Hotel Kieler Yacht Club, Kiel

MRS Fall Meeting 2018 
November 25–30, 2018,  
Boston, USA

Forum Elektromobilität 
Schleswig-Holstein 
December 03, 2018,  
Sparkassenarena, Kiel

Science Match – 
Future Energies  
December 04, 2018,  
Sparkassenarena, Kiel

NEW 4.0 Transferworkshop 
December 05, 2018,  
Hamburg

Project Presentation at  
InnoTruck, a Road Show  
Exhibition of the Federal  
Government in the Frame of  
the Project „HiPoLiT-Schnell- 
ladefähige Lithium-Energie-
speicher mit verbesserter 
Energiedichte für den  
Einsatz in modularen  
Unterstützungs- und  
Antriebskonzepten“ 
2018
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Supplement 2017

W. Reinert, H.J. Quenzer 
Housing for an Infrared Radia-
tion Micro Device and Method 
for Fabricating Such Housing 
KR 10-1805895 

2018 

W. Reinert, J. Quenzer,  
K. Gruber, S. Warnat 
Method for Forming a 
Micro-Surface Structure and for 
Producing a Micro-Electrome-
chanical Component 
US 9,637,377 B2

T. Lisec, E. Nebling,  
S. Kubick, S. Rupp 
Verfahren zur Herstellung eines 
Bauelements auf Basis eines 
strukturierbaren Substrats 
mit dreidimensionaler, Poren 
im nm-Bereich aufweisender 
Membranstruktur 
DE 102015101425 B4

H. J. Quenzer, U. Hofmann, 
V. Stenchly 
Method for Producing Struc- 
tured Optical Components 
US 9,910,273 B2

S. Gu-Stoppel, H.J. Quenzer, 
U. Hofmann 
Vorrichtung mit einem 
schwingfähig aufgehängten 
optischen Element und Verfah-
ren zum Auslenken desselben 
DE 102013206788 B4

U. Hofmann 
Micromechanical Resonator 
Arrangement 
JP 6289067

Patents

U. Hofmann, F. Senger,  
T. v. Wantoch,  
C. Mallas,  
J. Janes, M. Weiß 
Verfahren zum Ansteuern  
einer Ablenkeinrichtung  
für eine Projektionsvorrichtung, 
Ablenkeinrichtung für eine 
Projektionsvorrichtung und 
Projektionsvorrichtung 
CN ZL201510646796.2

U. Hofmann 
Microactuator Arrangement 
for Deflecting Electromagnetic 
Radiation 
US 9,910,267 B2 
CN ZL201510646796.2

Z. Yu, K.F. Hoffmann,  
H. Kapels 
DC-DC Converter with  
Inductor Current Direction  
Reversed Each Switching  
Period 
US 9,923,466 B2

S. Gu-Stoppel,  
H.J. Quenzer,  
J. Janes 
Vorrichtung mit einem 
schwingfähig aufgehängten 
optischen Element 
DE 102013209234 B4

S. Gu-Stoppel, D. Kaden,  
C. Eisermann 
Vorrichtung mit einer Feder 
und einem daran aufge- 
hängten optischen Element 
CN ZL2014102346714 
US 10,095,023 B2

W. Reinert, P. Merz 
In der Mikrosystemtechnik 
einsetzbares Bauelement sowie 
Lötverfahren zum Verbinden 
entsprechender Wafer- bzw. 
Bauelement-Teile 
EP 1945563 B1

U. Hofmann, M. Weiss,  
J. Janes, F. Senger 
Radiation Imaging Sensor 
US 10,041,837 B2

N. Marenco, H.-J. Quenzer 
Verfahren zum Strukturieren 
eines aus glasartigem  
Material bestehenden  
Flächensubstrats sowie opti-
sches Bauelement 
EP 2742009 B1

T. Lisec, M. Knez  
Verfahren zum Erzeugen  
einer dreidimensionalen  
Struktur sowie dreidimen- 
sionale Struktur 
EP 2670880 B1

J. Janes 
Projektionsvorrichtung  
und Verfahren zum Abtasten  
eines Raumwinkelbereichs  
mit einem Laserstrahl 
DE 102017200691 B4

Z. Yu, H. Kapels,  
K. Hoffmann 
Stromrichterschaltung und  
Verfahren zur Steuerung 
derselben 
DE 102016125796 B3

N. Laske, H.J. Quenzer,  
V. Stenchly, A. Kulkarni,  
A.-V. Schulz-Walsemann 
Verfahren zur Herstellung von 
plankonvexen Linsenelemen-
ten und zur Herstellung eines 
gehäusten Bauelements auf 
Waferebene 
DE 102017213065 B3

W. Reinert, H.J. Quenzer 
Method of Producing a Cap 
Substrate, and Packaged 
Radiation-Emitting Device 
US 9,912,115 B2

S. Gu-Stoppel, H.-J. Quenzer, 
J. Janes, F. Heinrich 
Piezoelectric Position Sensor 
for Piezoelectrically Driven 
Resonant Micromirrors 
US 10,101,222 B2
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Ali Aneissi 
Development of a Testbench 
for the Control of a Low-
Voltage E-Machine using Rapid 
Prototyping 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Lars Boie 
Optimierung und Analyse von 
Silbersinterprozessen und deren 
Fehlermechanismen 
Bachelor’s thesis,  
Fachhochschule Westküste,  
January 2018

Julian Franz 
Development of a Concept for 
Supplying System Inertia by 
Battery Energy 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Linda Marlen Gosau 
Druckbare Batterien – Stand 
der Technik, Applikationen und 
Perspektiven 
Bachelor’s thesis,  
Fachhochschule Westküste, 
February 2018

Pascal Jeworek 
Entwicklung einer 2,45 GHz 
Antenne zur Integration in 
eine Leichtbau-Komponente 
aus überwiegend Carbonfaser-
Verbundwerkstoff 
Master’s thesis,  
Fachhochschule Westküste,  
January 2018

Sripathi Raja Jeyakumar 
Screen Printing of Capactive 
Sensors for Gait Analysis 
Master’s thesis, Technische 
Universität Chemnitz,  
April 2018

Diploma, Master‘s and  
Bachelor‘s Theses

Felix Manthey 
State-Feedback Control of a 
Soft Switching Solar Inverter 
with Resistive Load Including 
MPPT 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Marcel Metschulat 
Entwicklung und Einsatz eines 
Steuerungsalgorithmus für 
einen Balancer eines  
14-Zellen-Li-Ion-Akkumulators 
Bachelor’s thesis,  
Fachhochschule Westküste, 
January 2018

Michel Petersen 
Experimentelle Untersuchungen 
und Prozessentwicklung zur  
Direktmontage von Silizium-
chips auf Stahl durch Weich-
löten und Demonstration an 
einer Wägezelle 
Bachelor’s thesis,  
Fachhochschule Lübeck, 
January 2018

Sören Queck 
Erweiterung eines Lastwechsel-
messstandes für das Testen von 
SiC-MOSFETs 
Bachelor’s thesis,  
Fachhochschule Westküste, 
January 2018

Jose Pablo de los Reyes 
Helices 
VHDL Design & Implementation 
of High-Speed Laser Control 
for RGB Projection Device 
Master’s thesis, CAU zu Kiel, 
November 2018

Jörg Richter 
Model Predictive Controller 
Tuning in Electrical Distribution 
Grids by Multiobjective  
Optimization 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Lena Schartow 
Entwicklung eines Kalman-
Filters zur Echtzeitanalyse des 
„runden Tritts“ im Radsport, 
insbesondere bei Straßenfahr-
ten mit Rennrädern 
Bachelor’s thesis,  
Hochschule Koblenz,  
March 2018

Anton Ulrich Stonjek 
Ohmsche Kontakte auf p- und 
n-dotiertem Galliumnitrid für 
vertikale Bauelemente 
Master’s thesis, Technische 
Universität Braunschweig, 
Institut für Halbleitertechnik, 
May 2018

Kathrin Weihe 
Amplitude Control of a State 
Signal Shaping Model Predicti-
ve Controller for Power Quality 
Compensation in Distribution 
Grids 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Marc-Kevin Wilde  
Analyse von Komponentenzer-
tifikaten durch Modellbildung 
eines EZA-Reglers und Integra-
tion in den Anlagenzertifizie-
rungsprozess 
Bachelor’s thesis,  
CAU zu Kiel, May 2018

Henri Zeller 
Market Possibilities and Regu-
latory Obstacles for Frequency-
Stabilization Measures in the 
Power Grid 
Master’s thesis,  
HAW Hamburg, 2018

Tim Hinrich Reimer 
Neuartige poröse Strukturen 
für MEMS: Erzeugung per  
Pulveragglomeration mittels 
ALD 
Christian-Albrecht- 
Universität zu Kiel,  
2018

Doctoral  
Theses
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Journal Papers, Publications and 
Contributions to Conferences 

H. Hanssen, D. Friedrich, 
W. Benecke 
Technology and Electrical 
Characterization of MemFlash 
Cells for Neuromorphic 
Applications.
Journal of. Physics. D: Applied 
Physics. 51 (2018) 324003

A. Kulkarni, P. Malaurie, 
V. Stenchly, H. J. Quenzer, 
N. Laske, R. Dudde
Silicon Lens Arrays for Wafer 
Level Packaging of IR-Sensors.
TechConnect Briefs 2018, 
Informatics, Electronics and 
Microsystems, p.p. 147–150, 
2018, ISBN: 978-0-9988782-1-8

F. Manthey, A. Gorodnichev, 
E. Langnes, G. Pangalos, 
F. Haase
Model-Based Control of an 
Inverter for Wide Range 
Soft-Switching Operation.
PCIM 2018, 2018, Nuremberg

A. Männchen, F. Stoppel, 
D. Beer, F. Niekiel, J. Nowak, 
B. Wagner
Zwei-Wege-Lautsprecher basie-
rend auf MEMS-Technologie.
44. Deutsche Jahrestagung der 
Akustik, DAGA 2018, March 
19–22, 2018, Munich

A. Männchen, F. Stoppel, 
D. Beer, F. Niekiel, B. Wagner
In-Ear Headphone System with 
Piezoelectric MEMS Driver.
Audio Engineering Society, 
Convention e-Brief 469, 
October 07, 2018

J. Opheya, S. Reuberb, 
J. Seebab, C. Heubnerc, 
N. Junkerc

aFraunhofer ISIT, 
bFraunhofer IKTS, cTechnische 
Universität Dresden. 
Umweltfreundliche Hoch-
Energie-NCM 622-Kathoden 
mit optimierter Speicherkapa-
zität. ProZell Industrietag 2018, 
September 10, 2018, 
Braunschweig

M. Päsler
Highly Integrated Traction 
Inverter for a Modular Drive 
Concept.
PCIM Paper, 2018, Nuremberg

M. Päsler, J. Hinz, 
H.-J. Schliwinski, 
U. Schümann, J. Schnack, 
R. Eisele, D. Hilper, 
C. Mertens, P. Heumann, 
M. Kamprath, A. Zastrow, 
H. Beer, F. Osterwald, T. Ebel, 
S. Brückner, H. Wolff, 
H. Reese, S. Schikowski
Highly Integrated Traction 
Inverter for a Modular Drive 
Concept. PCIM Europe 2018, 
June 05–07, 2018, Nuremberg

H. Schimanski
Elektrochemische Migration 
auf elektronischen Baugruppen 
durch kombinierte Lötprozesse.
DVS-Berichte Band 340, 
S. 350–356, 2018

H. Schimanski, J. Hagge
Risikopotenziale mit der richti-
gen Flussmittel- und Lötpasten-
kombination minimieren.
All-Electronics.de – Entwick-
lung, Fertigung, Automatisie-
rung, April 18, 2018

H. Schimanski, J. Hagge
Elektrochemische Migration 
in Nacharbeits- und Reparatur-
lötprozessen. All-Electronics.
de – Entwicklung, Fertigung, 
Automatisierung, 
April 18, 2018 and Productronic, 
May, 2018

H. Schimanski
Nutzentrennung – Fluch und 
Segen zugleich? All-Electronics.
de – Entwicklung, Fertigung, 
Automatisierung, infoDIREKT 
322 pr 118 and Productronic, 
November, 2018

S. Schröder, H. Schimanski
Lötmaterialien auf dem 
Prüfstand. All-Electronics.de – 
Entwicklung, Fertigung,
Automatisierung, 
April 19, 2018

S. Schröder, H. Schimanski
Mit mikro- und niedrig 
Ag-legierten Loten die 
Lötsicherheit erhöhen.
All-Electronics.de – Entwick-
lung, Fertigung, Automa-
tisierung, April 19, 2018 and 
Productronic, April, 2018

F. Stoppel, A. Männchen, 
F. Niekiel, D. Beer, T. Giese, 
B. Wagner
New Integrated Full-Range 
MEMS Speaker for In-Ear 
Applications.
2018 IEEE Micro Electro 
Mechanical Systems (MEMS), 
pp. 1068–1071, 2018 and 
Proc. MEMS 2018 – The 31st 
IEEE International Conference 
on Micro Electro Mechanical 
Systems, January 21–25, 2018, 
Belfast, Northern Ireland, UK

F. Stoppel, A. Männchen, 
F. Niekiel, D. Beer, B. Wagner
Leistungsfähiger integrierter 
MEMS-In-Ear-Lautsprecher mit 
piezoelektrischem Antrieb.
44. Deutsche Jahrestagung der 
Akustik, DAGA 2018, March 
19–22, 2018, Munich

N. Wagner, J. Häcker, 
B. Sievert, R. Richter, 
T. Danner, M. Fichtner, 
Z. Zhao-Karger, M. Hahn, 
H.-G. Bremes, C. Wolter, 
F. Kampmann
Development of Magnesium-
Sulfur Batteries: From Funda-
mental Research to Application.
Conference Paper, 2nd Inter-
national Symposium on 
Magnesium Batteries, 
September, 2018, Ulm

K. Weihe, C. C. Yáñez, 
G. Pangalos, G. Lichtenberg 
(HAW)
Comparison of Linear State 
Signal Shaping Model 
Predictive Control with Classical 
Concepts for Active Power 
Filter Design. Simultech 2018, 
Porto, Portugal

C. C. Yáñez, G. Pangalos, 
G. Lichtenberg (HAW)
An Approach to Linear State 
Signal Shaping by Quadratic 
Model Predictive Control.
ECC18, Konferenz in Limassol, 
Zypern
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Talks and Poster Presentations  

J. Ophey, A. Würsig  
High Load NCM-622 Cathodes 
Based on a Solvent-Free Coa-
ting Process. 
Kraftwerk Batterie 2018, 
Münster and IBPC (Interna-
tional Battery Production 
Conference),  
November 14–16, 2018, 
Braunschweig and IMLB 2018 
19th International Meeting on 
Lithium Batteries, June 17–22, 
2018, Kyoto

M. Poech  
Aufbau- und Verbindungstech-
nik (AVT) in der Leistungselek-
tronik. 
Cluster Leistungselektronik, 
March 14 – 15, 2018, Kassel

H. Schimanski 
Anwendungsempfehlungen 
für den SMD Verarbeitungs-
prozess von 01005-Dioden 
mit Unterseiten-Anschlüssen 
(Bottom Termination). 
Hamburger Lötzirkel & FED-
Regionalgruppen Hamburg/
Hannover auf der Nortec, 
January 23, 2018, Hamburg

H. Schimanski  
Elektrochemische Migration 
(ECM) auf elektronischen 
Baugruppen durch kombinierte 
Lötprozesse. 
EBL 2018, 9. DVS/GMM-Fach-
tagung, February 20–21, 2018, 
Fellbach

H. Schimanski 
Korrosion und elektrochemi-
sche Migration auf elektroni-
schen Baugruppen. 
smartTec Coating Day, February 
28, 2018, Itzehoe

R. Mörtel, J. Ophey  
HiPoLiT-Schnelladefähige 
Batteriezellen durch innovative 
Materialien. 
Materialinnovationen 2018, 
June 04 – 06, 2018, München

E. Nebling, L. Blohm,  
J. Albers, G. Piechotta  
Biochips for the Qualitative 
Analysis of Cells – Chances and 
Challenges.  
9th Industrial Cell Technology 
Symposium,  
September 06–07, 2018, 
Fraunhofer-EMB, Lübeck

F. Niekiel 
MEMS Microspeaker made 
from Piezoelectric Bending 
Actuators.  
6th International Workshop on 
Piezoelectric MEMS,  
January 15–16, 2018,  
Orlando, USA

F. Niekiel  
A Tunable Piezoelectric MEMS 
Sensor for the Detection of 
Weak Magnetic Signals.  
2018 MRS Fall Meeting, No-
vember 25–30, 2018,  
Boston, USA

J. Ophey 
Current Research Topics of 
Rechargeable Batteries.  
Battery event, October 24, 
2018, SDU Sonderburg

J. Ophey  
Innovativer Trockenbeschich-
tungsprozess von Elektroden 
für Lithium-Ionen-Batterien. 
Future Energies 2018,  
December 04, 2018, Kiel

H. Schimanski 
Unterfüllung von Bauteilen mit 
flächig verteilten Lötanschlüs-
sen.  
smartTec Dispens Day, March 
01, 2018, Itzehoe

H. Schimanski  
Herausforderungen im Lotpas-
tenauftrag.  
ISIT Lotpastenapplikationsta-
ge, March 18–19, 2018, ISIT, 
Itzehoe

H. Schimanski 
Bauelementetrends.  
Seminar Design for  
Manufacturing,  
May 07–08, 2018, Wertheim

H. Schimanski  
Herausforderung bei der Verar-
beitung neuer Bauformen.  
Seminar Design for Manufac-
turing, May 07 – 08, 2018, 
Wertheim

H. Schimanski  
Fertigungsgerechtes Leiterplat-
tendesign.  
Seminar Design for  
Manufacturing,  
May 07–08, 2018, Wertheim

H. Schimanski 
Baugruppen- und Fehlerbewer-
tung. 
Seminar Design for  
Manufacturing,  
May 07–08, 2018, Wertheim

H. Schimanski  
Nutzentrennung in der Bau-
gruppenfertigung.  
Treffen der FED-Regional- 
gruppe Stuttgart,  
July 11, 2018, Dornstadt

L. Blohm, J. Eichholz,  
T. Knieling, T. Lisec,  
F. Lohfink 
MEMS Energy-Harvester mit 
magnetischem Antrieb für 
autarke Sensoranwendungen 
in Präzisionswerkzeugen.  
9. GMM Fachtagung Ener-
gieautonome Sensorsysteme, 
February 28 - March 01, 2018, 
Dresden

H.-G. Bremes 
Magnesium Sulfur Batteries 
- The Holy Grail of Energy 
Density?  
Battery Experts Forum 2018, 
March 01, 2018,  
Aschaffenburg

R. Dudde  
Silicon Lens Arrays for Wafer 
Level Packaging of IR-Sensors. 
Nanotech 2018, May 14–16, 
2018, Anaheim, CA

S. Fichtner 
A Novel CMOS Compatible 
III-V Semiconductor Based 
Ferroelectric with Intriguing 
Properties.  
6th International Workshop on 
Piezoelectric MEMS,  
January 15–16, 2018,  
Orlando, USA

J. Franz, H. Zeller 
Frequency Stability in Power 
Systems with High Penetration 
of Renewable Energy. 
NEW Transferworkshop,  
December 05, 2018, Hamburg 

A. Meißner 
Frequenzstabilität im elektri-
schen Energieversorgungsnetz. 
FutureEnergies,  
December 04, 2018,  
Sparkassenarena, Kiel 
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H. Schimanski  
Verarbeitung von diskreten 
Komponenten.  
Innovation days at FUJI EUROPE 
CORPORATION,  
06–07 September, 2018, 
Kelsterbach

H. Schimanski 
Löten von elektronischen Bau-
gruppen.  
WAGO Technologieworkshop, 
September 18, 2018, Ingelheim

H. Schimanski 
Herausforderung bei der Verar-
beitung neuer Bauformen. 
Vogel Verlag - Technologietag 
Leiterplatte & Baugruppe, Sep-
tember 25, 2018, Würzburg

H. Schimanski  
Herausforderungen im  
Lotpastenauftrag. 
Siebtronic Technologietag, Sep-
tember 26, 2018, Salzburg

H. Schimanski  
Design for Reliability.  
26. FED-Konferenz, September 
27 – 28, 2018, Bamberg

H. Schimanski  
Löten von elektronischen  
Baugruppen. 
WAGO Technologieworkshop, 
October 23, 2018, Andechs

H. Schimanski  
Erhöhte Qualität und Zuverläs-
sigkeit elektronischer Baugrup-
pen durch fertigungsgerechtes 
Leiterplattendesign.  
Seminar: Fehlermanagement 
in der Elektronikfertigung, 
November 06–07, 2018,  
Blaubeuren

F. Stoppel 
New Integrated Full-Range 
MEMS Speaker for In-Ear 
Applications.  
The 31st IEEE International 
Conference on Micro Electro 
Mechanical Systems (MEMS 
2018), January 21 - 25, 2018, 
Belfast, Northern Ireland

F. Stoppel  
Leistungsfähiger integrierter 
MEMS-In-Ear-Lautsprecher mit 
piezoelektrischem Antrieb.  
44. Deutsche Jahrestagung der 
Akustik, DAGA 2018,  
March 19–22, 2018, Munich

F. Stoppel  
In-Ear Headphone System with 
Piezoelectric MEMS Driver.  
145th AES Convention, New 
York, October 17–20, 2018, 
New York, USA

S. Schröder 
Rollmodel. 
MINT, January, 2018, Heide 

S. Schröder 
Erhöhung der Lötsicherheit 
beim Einsatz mikro- und 
niedrig Ag-legierter Lote in 
der Fertigung elektronischer 
Baugruppen.  
EBL 2018, 9. DVS/ 
GMM-Fachtagung,  
February 20–21, 2018, Fellbach

S. Schröder  
(V. Stenchly, H.-J. Quenzer, 
W. Reinert)  
Development of Skills and Tools 
for Micro Opto-Electrical Integ-
ration on Wafer Level.  
Poster auf der IMAPS 2018, 
October 08 – 11, 2018, Pasa-
dena, USA

A. Würsig  
Case Study: Integrated Energy 
Systems. 
Battery Technology Show 2018, 
October 23, 2018, London, UK

A. Würsig  
Effects of New Materials for 
Electrodes, Electrolyte Systems 
and Separators on Performance 
and Safety of Li-Ion Battery 
Systems in Automotive and 
Aerospace.  
Airtec 2018,  
November 20–21, 2018, 
Munich

A. Würsig  
A New High Power Battery 
System. 
6th Automotive 48 V Power 
Supply Systems,  
26–29 November, 2018, Berlin

A. Würsig  
Hochleistungsbatterien für die 
Elektromobilität. 
Future Energies 2018,  
December 04, 2018, Kiel

C. C. Yáñez 
Power Quality Compensation 
for Smart Grids by Model  
Predictiv Control. 
Dies Academicus 2018, HAW 
Hamburg, October 23, 2018, 
Hamburg
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GENERAL VIEW ON PROJECTS

 Power Electronics 
   

•	 Herstellung von Kupfer-
metallisierungen auf Leis-
tungsbauelementen mittels 
kaltaktiven Atmosphären-
plasmas – AIF-Herkules

•	 Netzwerk Leistungselektronik 
- Netzwerk LE

•	 Schaufenster intelligente 
Energie, Teilvorhaben 3.7, 
Systemdienstleistungen mit 
Speichern, Teilvorhaben 4.1, 
Algorithmen-Entwicklung, 
Teilvorhaben 8.1, Modell-
bildung und Simulation zur 
Systemintegration 

•	 Norddeutsche Energiewende 
4.0 – NEW 4.0 

•	 Fraunhofer Anwendungs-
zentrum Leistungselektronik 
für regenerative Energie-
systeme, ALR, Standort 
Hamburg – ALR

•	 Integrierte Umrichter für  
modularverteilte Elektro-
antriebe hoher Drehzahl 
- InMOVE; Teilvorhaben: 
Simulation, Technologische 
Sonderprozesse und Zuver-
lässigkeitsuntersuchungen 
für integrierte Umrichter

•	 Vertikale GaN MOSFETs für 
effiziente Leistungselektronik 
im Niederspannungsbereich 
– VERTIGO

•	 Lagerschild Silizium Carbid 
Leistungselektronik – LASIC

•	 Sub-Mikrometer Mikroplas-
tik Partikel in der marinen 
Umwelt – Size is Important

•	 Entwicklung und Herstel-
lung von wiederaufladbaren 
Magnesium-Schwefel- 
Batterien – MagS

•	 Schnellladefähige Lithium-
Energiespeicher mit ver-
besserter Energiedichte für 
den Einsatz in modularen 
Unterstützungs- und  
Antriebskonzepten – HiPoLit

•	 Cell for High Temperature/
Shock – AIF-CHiTS

•	 Hochstromfähiges Lithium-
Batteriemodul, Entwicklung 
einer Hochleistungs-Lithium-
batterie – AIF-Hochleistungs-
batterie

•	 Analysis of Primered Foils 
Due to Different Cell- 
Chemistries Versus Pure  
Collector Development of 
Cell Chemistry, Assembly  
of Cells and Analysis – 
Armor-AL-Collector

•	 Erstellen einer Technologie-
übersicht im Bereich der 
Lithium-Festkörperbatterien 
– Traktionsbatterie

•	 Kostensenkung und 
Qualitätssteigerung bei 
der Lithium-Ionen-Batterie-
Elektrodenfertigung durch 
quantitative, optische  
inline-Messtechnik – Q-LIB

•	 High Load Cathodes – HiLo, 
Umweltfreundliche Hoch-
Energie-NCM 622-Kathoden 
mit optimierter Speicher-
kapazität

•	 Calcium Rechargeable  
Battery Technology –  
CARBAT

•	 High Energy Lithium Sulphur 
Cells and Batteries – HELIS

•	 Optimised Energy Manage-
ment and Use – OPTEMUS

 Micro Manufacturing  
 Processes  

•	 Transfer of Fabrication  
Process for Switchable  
e-Beam Masks – TROM 

•	 Entwicklung einer Plattform 
für funktionelle Glasgehäuse 
für die Integration mikro- 
optischer und -mechanischer 
Systeme auf Waferebene – 
PRISMA

•	 Multifunktionale Sensor- 
integration auf anwender-
spezifischen ICs – MUSIC

•	 Miniaturisierte IR-basierte 
Sensorsysteme – MIRS, 
Teilvorhaben, Optische 
Waferlevel-Integration von 
FIR-Sensoren und inno- 
vativen pyroelektrischen 
Sensormaterialien

•	 Durchführung von Silizium- 
bzw. Oxidpolierprozessen – 
Polierprozesse

•	 MEMS Mirror Based  
3D-Camera Module  
Feasibility Study Project –  
3D-Camera

•	 Investigation of New Discrete 
Components – R&D Service 
New Discretes

•	 Lebensdauerprüfung an 
Elektrolytkondensatoren – 
Lebensdauerprüfung

•	 Herstellung von Faserjus-
tierplatten und Interposern 
- Faserjustierplatten Sicoya
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•	 Development of 2D  
Quasi-Static MEMS-Mirrors 

•	 Resonant Magnetoelectric 
Sensors, Sonderforschungs-
bereich 1261-A3, 

•	 MEMS Magnetoelectric 
Sensor Fabrication, Sonder-
forschungsbereich 1261-Z1

•	 Towards Zero Power  
Electronics – ZePowEl

•	 Entwicklung eines kombi-
nierten Sensors zur Messung 
und telemetrischer Übermitt-
lung zweier orthogonaler 
Kräfte und zweier orthogo-
naler Beschleunigungen – 
AIF-MECHASENS

•	 Entwicklung eines hoch- 
integrierten digitalen  
Hochleistungsbelichters für 
die Belichtung von Lötstopp-
lacken – DAHLIA

•	 Industrietaugliche UKP- 
Laserquellen und system- 
weite Produktivitäts- 
steigerungen für  
hochdynamische Bohr- und 
Schneidanwendungen – 
InBus

•	 Mobiles In-Situ Belastungs-
Monitoring von mecha- 
nischen Bauteilen aus 
Faserverbundwerkstoffen – 
MobiMo

 MEMS Applications 

•	 Smarte MEMS-Lautsprecher 
für mobile Anwendungen – 
SmartSpeaker

•	 Development of Piezoelectric 
Microspeakers Gen2

•	 Generative Herstellung  
effizienter Piezo-MEMS 
für die Mikroaktorik TVB 
Auslegung und Herstellung 
gedruckter Mehrlagen- 
Piezoaktuatoren – Generator 

•	 MEMS-basiertes Laser- 
strahl-Ablenksystem für 
einen Laser-Projektions- 
Scheinwerfer – KOLA

•	 MEMS-Scanner basiertes 
Laserprojektionssytem für 
Maritime Augmented Reality 
- Smart Window

•	 Herstellung von MEMS-
Scannern und eines darauf 
aufbauenden Laser-Projek-
tions-Display-Demonstrators 
- MEMS-Scanner

•	 Fabrication of 3000 Additio-
nal MEMS Scanning Mirrors 
- MEMS Scanning Mirrors

•	 Piezoelectric 2D-MEMS-Mir-
ror-Array for an Optical Cross 
Connector – OXC

•	 Development of MEMS 
Mirror, MEMS Driver and 
Synchronization Video  
Electronics – AR-/VR-MA

•	 Entwicklung und Herstellung 
eines sensorgesteuerten 
Ozongenerators –  
MIKROOZON

•	 Herstellung von Phosphor-
matrizen – IKTS-Phosphor-
matrizen

•	 Elektrische Array-Chips 8 Zoll 
– Elektrische Array-Chips

•	 Pilot Line for Micro-Transfer-
Printing of Functional 
Components on Wafer Level 
– MICROPRINCE

•	 Cluster of Excellence  
Advanced Photon Sources 
– CAPS

•	 Feasibility Study and  
Development Work for a 
MEMS Fabrication of a  
MassAirFlowSensor –  
ZEPHYR

•	 AIN-Based Ultrasonic  
Transducers

•	 FlexFunds Biomarkers – 
Rapid-Mal

•	 Entwicklung einer adap- 
tierbaren, modularen  
Strategie zur Qualitätskont-
rolle zellbasierter Therapien 
– ZellTherQC
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Please contact us for further information. 

We would be glad to answer your questions.

Fraunhofer-Institut für 

Siliziumtechnologie ISIT, 

Itzehoe

Fraunhoferstraße 1

D-25524 Itzehoe

Telephone +49 (0) 48 21 / 17-42 29 (Secretary)

Fax +49 (0) 48 21 / 17-42 50

info@isit.fraunhofer.de

www.isit.fraunhofer.de

Press and Public Relations

Claus Wacker

Telephone +49 (0) 48 21 / 17-42 14

claus.wacker@isit.fraunhofer.de

Contact




